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Abstract (en)
The device has a sliding plate-drive for movement of a sliding plate (7), and a control unit controlling a drive of conveyor and pull-off belts (11, 15).
The belts and a support belt (2) are fastened to the sliding plate. The sliding plate is movably arranged in such a manner that a movement of the
sliding plate causes changing of a distance between the belts. The control unit controls the sliding plate-drive in such a manner that the plate is
moved to increase the distance. The control unit shifts the device in a separating mode and the starts the drive of the belts. An independent claim is
also included for a method of separating flat objects e.g. post letters.

Abstract (de)
Die Funktionselemente einer Seite des Transportpfades sind auf einer sich vom Transportpfad im Vereinzelungszustand weg und wieder zuriick
bewegbaren und gesteuert angetriebenen Schiebeplatte (7) befestigt. Im Falle einer Stérungsmeldung einer Sensoreinrichtung zum Ermitteln von
Stérungszustanden wahrend des Vereinzelungsprozesses werden die Sendungen (10) den Transportpfad entlang bewegende Transportelemente
(15,11) gestoppt und wird die Schiebeplatte (7) zum Offnen des Transportpfades und nach kurzer Zeit zum wieder Schlieen des Transportpfades in
die Vereinzelungsstellung bewegt. Nach dem Schlie3en des Transportpfades nehmen die Transportelemente (15,11) wieder ihren Transportbetrieb
auf.
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